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【57】申請專利範圍
1.　一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含一孔洞以及形成於該第一陶瓷構件及該第二陶瓷構件其中至

少一者中的一凹部，該凹部被設置成與該孔洞相鄰；

一電氣終端，其延伸穿過該孔洞進入該凹部並電氣式接觸該至少一電氣組件，該電氣終

端包含：

被設置在該孔洞內的一桿件，該桿件具有一近端部份及一遠端部份；及

被配置在該桿件之該遠端部份的一凸緣，該凸緣被設置在該凹部內；以及

至少一介接構件，其被設置在該凸緣與該凹部之間，

其中，該電氣終端及該介接構件各包含具有特別訂定之熱膨脹係數的不同材料，使得該

桿件受到張力且該第一陶瓷構件及該第二陶瓷構件被壓縮。

2.　如請求項 1之電氣終端總成，其中，該介接構件包含濺鍍層。
3.　如請求項 2之電氣終端總成，其中，該濺鍍層沿著該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件間
之一介面的至少一部份延伸。

4.　如請求項 1之電氣終端總成，進一步包含一密封環，該密封環被設置成環繞該凸緣之一
上表面。

5.　如請求項 1之電氣終端總成，其中，該桿件係一鎳合金材料。
6.　如請求項 1之電氣終端總成，其中，該凸緣係 99.5 wt.%鎳。
7.　如請求項 1之電氣終端總成，其中，該凸緣及該桿件包含單一個單元化部。
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8.　如請求項 7之電氣終端總成，其中，該桿件之一遠端部份包含延伸穿過該凸緣之一中心
部份的一孔洞。

9.　如請求項 1之電氣終端總成，其中，該第一陶瓷構件及該第二陶瓷構件係一氮化鋁(AlN)
材料。

10.   如請求項 1之電氣終端總成，其中，該凸緣包含可彈性變形的幾何形狀及材料。
11.   如請求項 1之電氣終端總成，其中，該桿件之一下方部份包含一小凹坑。
12.   如請求項 1之電氣終端總成，其中，該凸緣進一步包含一密封環。
13.   如請求項 1之電氣終端總成，其中，該桿件之該近端部份包含外螺紋，且該電氣終端總

成進一步包含：

一螺帽，其螺接該桿件之該等外螺紋；以及

一密封環，其被設置在該螺帽與該第一陶瓷構件之一上表面之間。

14.   如請求項 13之電氣終端總成，進一步包含一墊圈，該墊圈被設置在該密封環與該螺帽之
間。

15.   如請求項 13之電氣終端總成，其中，該螺帽進一步包含：
一凸緣，其具有上表面及下表面；

一上周緣凹部，其被設置在該凸緣之該上表面內；

一下周緣凹部，其被設置在該凸緣之該下表面內；

一介接材料，其被設置在該上周緣凹部與該下周緣凹部各者內；

一陶瓷環，其被設置在該凸緣之該上表面上且覆蓋該介接材料；以及

以近軸方式延伸的一軸桿，該軸桿之一近端部份具有外螺紋。

16.   如請求項 13之電氣終端總成，其中，該螺帽進一步包含一周緣階部。
17.   如請求項 13之電氣終端總成，其中，該螺帽進一步包含一周緣凹槽。
18.   如請求項 16或 17之電氣終端總成，進一步包含一墊圈，該墊圈被設置在該螺帽之一下

表面與該第二陶瓷構件之間。

19.   一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其被嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含延伸至該至少一電氣組件的一孔洞；

一電氣終端，其延伸穿過該孔洞並電氣式接觸該至少一電氣組件，該電氣終端包含：

被設置在該孔洞內的一桿件，該桿件具有一近端部份及一遠端部份；及

被設置在該桿件之該遠端部份的一圓片；

一第一介接構件，其被設置在該桿件之該遠端部份與該圓片之間；以及

一第二介接構件，其被設置在該圓片與該至少一電氣組件之間，

其中，該圓片具有比該等第一陶瓷構件大且比該桿件小的一熱膨脹係數。

20.   一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其被嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含延伸至該至少一電氣組件的一孔洞；以及

一電氣終端，其延伸穿過該孔洞並電氣式接觸該至少一電氣組件，該電氣終端包含：

被設置在該孔洞內的一桿件，該桿件具有一近端部份及一遠端部份；

一介接構件，其被設置在該桿件之該遠端部份且接觸該至少一電氣組件；
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一蓋件，其包含一內凹部及延伸進入該凹部的複數孔洞，其中，該桿件之該近端部份被

設置在該凹部內，該等複數孔洞被組配來收納電源接腳；及

一介接環，其被設置成環繞該桿件之該近端部份且接觸該第一陶瓷構件之一上表面及該

蓋件之一周緣部份。

21.   如請求項 20之電氣終端總成，進一步包含一上介接構件，該上介接構件被設置在該桿件
之該近端部份與該蓋件之該凹部之間。

22.   一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其被嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含一凹部及複數孔洞，該凹部延伸進入該第一陶瓷構件之一上

表面，該等複數孔洞從該凹部延伸至該至少一電氣組件；以及

一電氣終端，其被設置在該凹部內且延伸穿過該等複數孔洞，該電氣終端電氣式接觸該

至少一電氣組件，該電氣終端包含：

複數桿件，其各具有一近端部份及一遠端部份，該等複數桿件被設置在該等複數孔洞

內；

複數第一介接構件，其被設置在該等複數桿件中之各者之該遠端部份且接觸該至少一電

氣組件；

一蓋件，其被設置在該第一陶瓷構件中之該凹部內且係在該等複數桿件上方；及

一第二介接構件，其被設置在該蓋件與該等複數桿件之間。

23.   如請求項 22之電氣終端總成，其中，該蓋件包含形成於該蓋件之一上表面中的至少兩個
上凹部，該等上凹部被組配來收納電源接腳。

24.   如請求項 23之電氣終端總成，進一步包含被設置在該等至少兩個上凹部內的一介接材
料。

25.   如請求項 22之電氣終端總成，其中，該蓋件包含複數下凹部，該等下凹部各被組配來收
納該等複數桿件其中一桿件。

26.   如請求項 25之電氣終端總成，進一步包含被設置在該等複數下凹部中之各者內的一介接
材料。

27.   如請求項 22之電氣終端總成，其中，該蓋件包含：
形成於該蓋件之一上表面中的至少兩個上凹部，該等上凹部被組配來收納電源接腳；

複數下凹部，其各被組配來收納該等複數桿件其中一桿件，

該蓋件進一步包含在該等電源接腳與該等複數桿件之間延伸的一內電路。

28.   一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其被嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含延伸至該至少一電氣組件的一孔洞；以及

一電氣終端，其延伸穿過該孔洞並電氣式接觸該至少一電氣組件，該電氣終端包含：

被設置在該孔洞內的一桿件，該桿件具有一近端部份及一遠端部份；

一第一介接構件，其被設置在該桿件之該遠端部份與該至少一電氣組件之間；

一箍件，其被設置成環繞該桿件之一近端部份，該箍件包含一下凸緣部份；

一陶瓷環，其係圍繞該箍件且被設置在凸緣部份之上表面上；及

一第二介接構件，其係沿著該桿件之一外表面被設置。

29.   如請求項 28之電氣終端總成，其中，該箍件進一步包含一外徑向延伸部。

(3)
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30.   一種電氣終端總成，包含：
一第一陶瓷構件；

一第二陶瓷構件，其被固定在該第一陶瓷構件上；

至少一電氣組件，其被嵌在該第一陶瓷構件與該第二陶瓷構件之間，

其中，該第一陶瓷構件包含延伸至該至少一電氣組件的一孔洞；以及

一電氣終端，其延伸穿過該孔洞並電氣式接觸該至少一電氣組件，該電氣終端包含：

被設置在該孔洞內的一桿件，該桿件具有一近端部份及一遠端部份，該近端部份界定一

柱部；

一第一介接構件，其被設置在該桿件之該遠端部份與該至少一電氣組件之間；

一蓋件，其被設置成環繞該桿件之一近端部份，該蓋件包含一內凹部及一下凸緣部份，

該內凹部被組配來收納該桿件之該柱部；

一陶瓷環，其圍繞該蓋件且係被設置在該下凸緣部份之一上表面上；及

一第二介接構件，其被設置在該蓋件與該第一陶瓷構件之一上表面之間。

31.   如請求項 30之電氣終端總成，進一步包含一介接構件，該介接構件被設置在該陶瓷環與
該蓋件之該下凸緣部份之間。

圖式簡單說明

為了可良好地了解本揭示，以下說明透過舉例提供之其各種形態且參照附圖，其中：

圖 1係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的一形態的橫截面圖；
圖 2A係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；
圖 2B係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的又一形態的橫截面圖；
圖 3係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的再一形態的橫截面圖；
圖 4A係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；
圖 4B係來自圖 4A之細部 4B-4B的放大圖；
圖 5A及 5B係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另外形態的橫截面圖；
圖 6係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；
圖 7A係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的又一形態的橫截面圖；
圖 7B係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的再一形態的橫截面圖；
圖 8係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；
圖 9係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的又一形態的橫截面圖；
圖 10A係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；
圖 10B係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的又一形態的橫截面圖；
圖 11係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的另一形態的橫截面圖；及
圖 12係依據本揭示之教示構成之一電氣終端總成的又一形態的橫截面圖。
在此所述之圖只是用於說明且無論如何不是意圖限制本揭示之範圍。
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